Schichtaufbau im metallisierten Loch fir
ERmet ZD Steckverbinder
Plated-thru-hole specification for
ERmet ZD connectors

Schichtaufbau im metallisierten Loch (IEC 60352-5) mit Nenndurchmesser 0.6 mm

fur Einpress-Signalkontakte und Kontakte der Schirmbleche (Einpress- und Thru Hole Reflow- Version)
Plated thru-hole specification (IEC 60352-5) with nominal diameter 0.6 mm

for pressfit signal contact and contact of the shielding (pressfit and thru hole reflow version)
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